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@ Wir entwickeln hochwertige, siliziumbasierte Sensoren,
kundenspezifische Mikrokomponenten und Mikrosysteme,

- @ speziell in den Bereichen MEMS und MOEMS.
I ... innerhalb offentlich geforderter Projekte. Vom Design zum Prototyping.

auf Landes- und Bundesebene sowie in EU-Projekten. Zuverldssig. Langzeitstabil. Prazise.

... Innovationen fiir KMU bzw. im Industrieauftrag.
wenn KMU uber keine eigene F&E Abteilung verfugen
oder besondere Anforderungen zu realisieren sind
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4. AUFBAU- & VERBINDUNGS-
TECHNIK (AVT)

« alle technologischen Teilschritte der
Mikromontage und Hausung

1. SIMULATION & DESIGN

« hoch spezifische Entwurfsarbeits-
platze

« Software-Tools fur die Simulation
sensorischen Eigenschaften und
technologischer Teilschritte

» Mikroelektronische und photonische
Komponenten

Aufbauend auf einer mehr als 30-jahrigen ,,Competence
in Silicon“ reicht die Expertise von F&E-Leistungen bis zur
Kleinserienfertigung kundenspezifischer Mikrokomponenten.

2. PROZESSENTWICKLUNG 5. MESSTECHNIK & ANALYTIK

Vom Design zum Prototyping.

Zuverldssig. Langzeitstabil. Prazise. « hochtechnologischen Kompetenzen « CiS Analytik Kompetenzzentrum
::r;rli:harl]b der Wafer- und Bauteil- « Kombination aus neuester Techno-
guns logie und hochqualifiziertem
« Entwicklung neuer Prozesse und Personal
Technologiemodule
3. WAFER-PROZESSIERUNG F - 6. PROTOTYPING & KLEINSERIEN
« monolithische Integration o » Grundlagenforschung
sensorischer und elektronischer ..-:a‘ E . cisene Entwicklungen
Funktionen in Siliziumwafern und * . g wickiung
Chips « angewandte F&E-Leistungen
« Verfahren der Mikrostrukturierung ey « Technologietransfer
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